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HP XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro WWAN

Dra hvor som helst, koble til nesten overalt
Du trenger internett...nå, her, der og hvor som helst. Forbli tilkoblet på en rask og sikker måte over mobile LTE-nettverk
ved gigabit-hastigheter med optimalisert strømforbruk. Intel® XXM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro  leverer et dedikert
bredbånd til utvalgte bærbare bedrifts-PC-er fra HP. Nå er hele verden virkelig innenfor rekkevidde.

Tilkoblingsmuligheter og global fleksibilitet
Reis rundt i verden uten å miste kontakten med et dedikert mobilt bredbånd. Få
en konstant tilkobling på tvers av raske, sikre og private LTE -nettverk. Du
slipper å lete etter passord eller bla gjennom tvilsomme offentlige Wi-Fi®.

Tilkoblet, skjult
Ingen USB-pinne eller -dongel du må holde styr på. Integrer internettet
sømløst i maskinen for trygghet og pålitelighet. Bare plukk opp datamaskinen
og dra.
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Nok av tilkoblinger
Koble til opptil 35 LTE-nettverk – her, der og nesten overalt.

Optimalisert kraft
Bygget på Intels 14 nm-prosess for maksimal optimalisering av strømforbruket. Lynrask og kompromissløs tilkobling.

Last ned, last opp, på farten
Så lynrask at du nesten tror du er koblet til ethernet. Opplev nedlasting i gigabit-hastigheter og opplasting på 150 Mbps nesten hvor som helst.

HP-testet med en garanti på tre år
Dette modemet er testet og sertifisert opp til HPs standard for fortreffelighet i verdensklassen. Og for sikkerhets skyld inkluderer den en garanti på
tre år.
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Produktnummer 7P993AA

Kompatibilitet HP bærbar PC krever konfigurasjon med WWAN-panel

Merknad om kompatibilitet Bare tilgjengelig med WWAN-panelmodeller

Kompatible operativsystemer Windows 10; Windows 11

Trådløsteknologi 4G LTE Advanced-Pro CAT16 mobilt bredbånd

Moduleringstype LTE-modulasjon: 3GPP Utgave 13, 100 MHz 5 DLCA, 256 QAM, 40 MHz 2 ULCA, 64 QAM

@@Wirelesss Standard@@ LTE modulation: 3GPP Release 13, 100 MHz 5 DLCA 256 QAM, 40 MHz 2 ULCA 64 QAM; UMTS modulation: 3GPP Release 12

Globalt satellittnavigasjonssystem GPS; GLONASS; Galileo; BDS

Systemkrav, minimum M.2-tast B-port

Garanti Tre års begrenset HP-garanti

Innhold i esken
Hurtigstartsplakat
Garantikort
Installeringssett

Opprinnelsesland Produsert i Kina

Fysiske mål (B x D x H) 1.65 x 1.22 x 0.08 in ; 42 x 31 x 2 mm

Vekt 0.02 lb; 7 g

Pakningsstørrelse (B x D x H) 9.13 x 5.83 x 0.39 in; 232 x 148 x 10 mm

Pakningsvekt 0.13 lb; 59 g

Mengde i hovedkartong 18

Mål for hovedkartong (B x D x H) 11.65 x 7.76 x 9.88 in; 29,6 x 19,7 x 25,1 cm

Vekt på hovedkartong 3.08 lb; 1,4 kg

Kartong per lag 20

Pall (lag) 5

Kartong per pall 100

Produkter per lag 360

Produkter per pall 1800

Pallvekt 308.2 lb; 139,8 kg

Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner 15 % resirkulert plast fra forbruker; Emballasjen kan resirkuleres

Driftstemperaturområde -20 til 65 °C; -4 to -85°F

Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) -40 til 85 °C

Oppbevaringstemperaturomåde (Fahrenheit) -40°F to 185°F
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Fotnoter

 Kategori 16 4G LTE-modul i gigabit-klassen designet for nedlastingshastigheter på opptil 1 Gbps når operatører distribuerer aggregering for 5 operatører og 100 Mhz kanalbåndbredde. Krever aktivering og servicekontrakt kjøpt separat.
Bakoverkompatibel med HSPA 3G-teknologier. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblings-, opplastings- og nedlastingshastigheter varierer, avhengig av sted, miljø,
nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter i alle regioner.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester.
Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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